AOEKNAPAUIA NPO BIANOBIAHICTD

1. Cuctemn akycTuyHi  ToprosenbHoi mapku Edifier mogenen, S50DB, S70DB, S9OHD,
S3000PRO, G7000, 3 obnagHaHHAM pagjoaocTtyny (iHTepdeitc nepeaayi aaHux Bluetooth).

PapioobnapHaHHa (BMpiB, TN, HOMep NapTii 4n cepikHMIA HOMep)

2. YNoBHOBaXeHU npeacTtasHUK BUpobHuka - TOB « HB® «ENETEK NITA» (03057, YKkpaiHa, M.
Kuis, Byn. [lertapiscbKka 33A, koa €APNOY 21544678) pie 3a popyyeHHam «Edifier International
Limited» Big 02.10.2019 p. 3a N201-002

HalmeHrysaHHA Ta agpeca BupobHUKa abo MOro ynoBHOBAXKEHOro NPeacTaBHUKa

3. Ua pexknapauin signosigHoCTi BMAAHa nig ocobucty BignosiganbHicTb BUPOBHUKa.

4. O6’ekT neknapauii:

S50DB S70DB




S3000PRO G7000

06’exT pexnapauii (iaeHTudikauia pagioobnagHanHs, aka aae 3mory 3abesneynTy HOro NPOCTEKYBAHICTL; MOXKE BKNIO4ATH KONbOPOBE
uiTke 306paeHHs y pasi noTpebu ana iaeHTUIKaLLi 3a3nayeHoro pagioobnaaHaHHA)
5. 06’ekT peknapauii Bignosigae Bumoram TeXHIYHOro pernameHTy papioobnagHaHHA,
3aTBep/KEHOro noctaHoBo KM Ykpainu Bia 24.05.2017 Ne 355.

6. O6’eKT peknapauii Bignosigae Bumoram HacTynHux HA:

OCTY EN 62368-1:2017, IEC 62368-1:2014 (Second Edition), ACTY EN 60065:2017, IEC
60065:2014 (Eighth Edition), ACTY EN 62479:2015, EN 62479:2010, ACTY EN 55032:2017, EN
55032:2015, ACTY EN 55035:2019, EN 55035:2017, ACTY EN 301 489-1:2014, Draft ETSI EN
301 489-1 V2.2.1, ACTY ETSI EN 301 489-3:2009, Final draft EN 301 489-3, ACTY EN 301 489-
17:2008, Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ACTY EN 61000-3-2:2016, EN 61000-3-2:2014, ACTY
ETSI EN 300 328:2017, EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)

MocunaHHA Ha BiANOBIAHI CTaHAAPTH 3 NEepeniky HauioHaNbHWX CTaHAapTie, Wo Bynwm 3acTocoBaHi, a6o NOCUNAHHA Ha IHWI TeXHIYHI
cneuudiraui, WoAO AKUX AEKNAPYETLCA BiANOBIAHICTL (i3 3a3Ha4YEHHAM ineHTudiKaLiitHoro Homepa, Bepcii Ta AaTv BUAAHHA)

7. Npu3HayeHuit opraH 3 oLiHKK BiANOBIAHOCT:
0O0B YKPYACTOTHAINAA, 03179, m. Kuis, np-1 MNepemorn, 151, peectp. Homep UA.TR.052 3a
Haka3om MiHekoHOMpPO3BMTKY YKpainu 8ig 11.04.2018 Ne 500
(HalimeHyBaHHs, ineHTUGIKALIAHUIA HOMEP 3MIAHO 3 PEECTPOM NPU3HAYEHNX opraHis)

BMKOHAB OLHKY BiANOBIAHOCTI TEXHIYHOro NPOEKTY papioobnagHaHHA CYTTEBUM BUMOram
TexHiYHOro pernameHTy pagioobnagHaHHA, 3aTBepA)XeHoro nocTaHoBOIO KM YkpaiHu Big
24.05.2017 No 355 3a npoueaypolo eKkcneptusu Ttuny (mMoZynb B) Ta Buaas ceptudikart
ekcneptusu Tuny Ne UA.R.TR.052.626-19 sig 08 nnctonana 2019 p.

8. Bepcia nporpamHoro 3abe3sneyerHsa v1.0. KOMNOHEHTU Ta akcecyapu BiACYTHI.

Y BiANOBIAHMX BMNAZKaX ONMUC KOMNOHEHTIB Ta aKcecyapis, y Tomy yucni nporpamHoro 3abesneyeHHs, 3aBAAKN AKOMY papioobnagHaHHA
GYHKLIOHYE 33 NPU3HAYEHHAM | Ha AKE MOLWWPIOETLCA AiA Aexknapauii npo signosigHicTs

9. [opaTtkoBa iHpopmauis
BUMpPOBHUK — EAIGAMEP IHTEPHEWIOHAN NIMITEL, Pym 2207-9, Tayep Tso, /linno LieHTp 89
KyiHceed, ToH Kowr, P.O.K., Ha nianpuemcTsi Beiinr Egidiep Teunonoru Uo., /ita.”, agpeca: 81x
dnoop, 3yoAH Byinginr, HO. 68 BeiCiXyaHXi/ly, XaiaiaH AicTpikT, Beiinr 100080, Kutain (EDIFIER
INTERNATIONAL LIMITED, adress: Room 2207-9, Tower Two, Lippo Centre 89 Queensway, Hong




Kong, R.0.C., manufacturing “Beijing Edifier Technology Co., Ltd.”, adress: 8th floor, ZuoAn
Building, NO. 68 BeiSiHuanXiLu, Haidian District, Beijing 100080, China).

10. NianucaHo TOB «HB® «ENETEK NITA», 03057, YkpaiHa, m. Kuis, Byn. [lertapiscbka 33A,
Kop EAPNOY 21544678 sig imeHi Ta 3a gopyyeHHam EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED sig,

02.10.2019 p. 3a N201-002.

9 AL ‘,'4'
. b B .
Nitowenko B.1O. * &
f}h Hayo I'-‘Oﬁﬂma /
Ovpektop TOB «HB® «EJIETEK 1ITA» E g
- > = iE‘r_ K JT =
(npissuuwe, im'a Ta no GaTbkosi, nocaga) CAWE T 4K1LL»!W¢” 16
o NANe2154d675 /&
g "!uu,n-.'_n\*")o

«08»nucronaga 2019 p.




